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・・・・・・・・・・・・    日本発のオープンフィールドネットワーク「日本発のオープンフィールドネットワーク「日本発のオープンフィールドネットワーク「日本発のオープンフィールドネットワーク「CCCCCCCC----LinkLinkLinkLink」のグローバル普及を推進する」のグローバル普及を推進する」のグローバル普及を推進する」のグローバル普及を推進するCLPACLPACLPACLPA    ････････････    

設立から２年半で、パートナー会員が５００社を突破！設立から２年半で、パートナー会員が５００社を突破！設立から２年半で、パートナー会員が５００社を突破！設立から２年半で、パートナー会員が５００社を突破！        
    

CC-Link協会（CLPA／会長：関口 隆 横浜国立大学名誉教授／幹事会社：和泉電気株式会社、ウッド

ヘッドジャパン株式会社、株式会社コンテック、株式会社デジタル、日本電気株式会社、松下電工株式会

社、三菱電機株式会社）は、日本発のオープンフィールドネットワーク「CC-Link」のグローバル普及を推進

する組織として2000年11月に発足以来、約2年半の間、精力的な活動を展開して参りましたが、設立時に

は134社（内、海外会員：8社）であったパートナー会員が、この7月で500社の大台を突破し7月23日現在で

504社となりましたので、お知らせ致します。 

最近は特に海外からの会員入会が多く、500社を突破した時点で、奇しくも、国内：250社／海外：250社と

両者同数となり、グローバル化進展の傾向が一段と顕著になって参りました。 

これまで、CC-Linkをご支持・ご採用いただきました全世界のユーザーの皆様、各種CC-Link接続製品開

発やコンフォーマンステスト受験等でご支援・ご協力いただきましたパートナー会員の皆様、そして、

CC-LinkやCLPAの知名度・認知度向上活動をご支援いただきました報道関係の皆様に感謝し、厚く御礼

申し上げます。 

CC-Link協会では、今回の大台突破を新たなる出発点として、今後もCC-Linkの更なる普及発展に尽力

し、ＦＡ分野の技術革新と国内外の産業界発展に広く貢献して参ります。 
    

【【【【CLPACLPACLPACLPA設立から現在までの主なトピックス】設立から現在までの主なトピックス】設立から現在までの主なトピックス】設立から現在までの主なトピックス】    

年 月/日 トピックス 備考 

10/20 CLPA設立広報発表・記者会見 

（会長：横浜国大名誉教授・関口 隆及び幹事会社6社）

東京国際フォーラム 

CLPA設立時のパートナー会員：134社 

11/1 協会業務開始（本部事務所開設） 名古屋市東区白壁･中産連ビル１Ｆ 

11/29 発足式開催。国内外ユーザ、パートナ：180名余が参加 東京・ホテルグランパシフィックメリディアン 

2000 

12/6～8 SEMICON-J’00に初出展。CLPAブース来場者：2500名 幕張メッセ 

5/1 海外６拠点の設立を完了し、活動を開始 北米/欧州/中国/韓国/台湾/ｱｾｱﾝ(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)

3～8月 海外６地域での主要展示会に出展、現地各拠点の

開設をアピール 

3月：NMW（北米）／4月：ﾊﾉｰﾊﾞﾒｯｾ（欧州）／5月：

KOFA（韓国）／6月：IA（ｱｾｱﾝ）／7月：国際自動

化工業大展（台湾）／8月：Fieldbus China（中国）

5/3 半導体・ＦＰＤ関連の国際規格：SEMIスタンダード認定 SEMI E54.12 

7/1 日本初となる公設試でのコンフォーマンステストを開始 公設試：神奈川･産業技術総合研究所(産総研)

8/1 幹事会社に和泉電気株式会社が新規参画 幹事会社合計：７社となる。 

11/13～16 SCF’01に初出展。CLPAブースは、SEMICON-J’01と

合せて10,000名を超える来場者で注目を浴びる。 

東京ビッグサイト 

2001 

12/5～7 SEMICON-J’01に2回目の出展 幕張メッセ 

3/31 累計出荷ノード数：100万台を突破 

（2001年度末実績：106万台） 

出荷ノード数：パートナー企業から出荷され

たCC-Link接続製品の台数 

4/24 CC-Linkの末端・支線用省配線ネットワーク：新規格

「CC-Link/LT」を発表 

仕様書のリリース：2002/5/30 

11/20 送受信データ量を最大８倍にバージョンアップ：新規

格「CC-Link バージョン2.0」を発表 

仕様書のリリース：2003/1/10 

2002 

12/4～6 SEMICON-J’02に3回目の出展（幕張メッセ）、EESへ

のCC-Linkソリューションを訴求 

EES：EEEEquipment EEEEngineering SSSSystem（装置

エンジニアリングシステム） 

3/31 累計出荷ノード数：150万台を突破 

（2002年度末実績：157万台） 

出荷ノード数：パートナー企業から出荷され

たCC-Link接続製品の台数 

7/11 パートナー会員数：500社を突破（7/23現在：504社） 国内252社／海外252社 

11/11～14 SCF’03に出展予定 東京ビッグサイト 

2003 

12/3～5 SEMICON-J’03に出展予定 幕張メッセ 

2004 3/31 累計出荷ノード数：200万台突破見込み 2003年度末見込み：210万ノード 

2003年7月25日

CC-Link協会(CLPA)
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    参考参考参考参考         

 

【出荷製品数（ノード数）、会員数、接続製品数の推【出荷製品数（ノード数）、会員数、接続製品数の推【出荷製品数（ノード数）、会員数、接続製品数の推【出荷製品数（ノード数）、会員数、接続製品数の推移】移】移】移】    

 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    

    お問い合わせ窓口お問い合わせ窓口お問い合わせ窓口お問い合わせ窓口         

ＣＣ－Ｌｉｎｋ協会本部  

名古屋市東区白壁３-１２-１３（中産連ビル・本館１Ｆ）  

TEL：052-936-6050 

FAX：052-936-6005 

URL：http ://www.cc-l i nk-org 

E-Ma i l：cc- l ink@post0 .m ind .ne . jp  
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